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「AES」 指 高級加密標準

「AI」 指 人工智能

「API」 指 應用程序編程接口

「生物識別」 指 通過將計算機與生物傳感器、生物統計學原理等高
科技手段相結合，利用人體固有的生理特徵或行為
特徵來進行個人身份鑑定的科學與技術

「BLE」 指 藍牙低功耗

「BOM」 指 物料清單

「CAPA」 指 糾正和預防措施

「CES」 指 消費電子展，每年在美國拉斯維加斯舉辦的消費電
子展會

「DFM」 指 可製造性設計

「DPPM」 指 每百萬不合格零件比率

「DTC」 指 直面消費者

「EHS」 指 環境、健康與安全

「ERP」 指 企業資源計劃

「FDC」 指 故障偵測及分類

「FIFO」 指 先入先出

「FOV」 指 視野

「HVAC」 指 供暖、通風及冷郤

「IoT」 指 物聯網

「IPD」 指 集成產品開發

「IR」 指 紅外線

「JIT」 指 及時

「KOC」 指 關鍵意見消費者

「KOL」 指 關鍵意見領袖
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「KPI」 指 關鍵績效指標

「LLM」 指 大語言模型

「MCU」 指 微控制單元

「MES」 指 製造執行系統

「MPS」 指 主生產時間表

「MRP」 指 物料需求規劃

「OA」 指 辦公自動化

「ODM」 指 原始設計製造商

「OEM」 指 原始設備製造商

「OTA」 指 空中下載技術

「PMS」 指 物業管理系統

「RF」 指 射頻

「SaaS」 指 軟件即服務

「SE」 指 安全芯片

「SKU」 指 庫存量單位

「SOP」 指 標準操作程序

「SPC」 指 統計過程控制

「VLM」 指 視覺語言模型


